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Abstract (en)
The device (1) has laminar plate elements (12) arranged one behind the other on a conveyor (11), where each plate element has two corner
sections on front sides. The corner sections are attached by a line segment, and a foil feeding device (16) is arranged behind a supply roll (13) for
a stamping foil (14). A straight line stamping unit (17) is arranged downstream behind the foil feeding device. A corner stamping unit is arranged
downstream behind the straight line stamping unit. A rest foil triggering device is arranged downstream behind the corner stamping unit. An
independent claim is also included for a method for stamping a transfer layer of a strip-shaped stamping foil.

Abstract (de)
Es wird eine Pragevorrichtung zum Pragen einer Ubertragungslage einer streifenférmigen Préagefolie (14) auf einander gegeniiberliegende
Ecken eines plattenférmigen Plattenelementes (12), die durch einen Geradenabschnitt voneinander beabstandet sind, beschrieben. Mehrere
Plattenelemente (12) sind mit konstantem Teilungsabstand auf einem Transportband (11) abgelegt. Der Transportrichtung folgend, sind
hintereinander eine Vorratsrolle (13) fur die Prégefolie (14), eine Folieneinzugsvorrichtung (16), eine Geradenpragevorrichtung (17), eine
Eckenpragevorrichtung (18) und eine Restfolienabzugsvorrichtung (19) angeordnet. Weiter wird ein Verfahren zum Pragen einer Ubertragungslage
einer streifenféormigen Pragefolie (14) auf eine erste und eine zweite Ecke eines plattenférmigen Plattenelementes (12) beschrieben.
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